
「ＳＨＩＮＡＧＡＷＡ オープンイノベーションマッチング 

in 五反田バレー」の開催について 

１ 目  的   区内（五反田・大崎地区）に、ＩｏＴ・ＡＩ等の新たな情報通信技術に係る情報

通信事業者やベンチャー企業等の集積が見られることから、当該情報通信事業者

の交流・連携の促進による新ビジネス・新サービスの創出を図る。 

        ※今回は、企業間交流を促進する取り組みと合わせて、実際のビジネスにつなが

る支援を実施し、企業の成長を支援する。 

２ 日  時 平成30年 10月 11日（木） 午後２時30分～６時30分 

３ 会  場  ＤＥＪＩＭＡ（デジマ） 

（品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア13F）

４ 主  催  品川区 

５ 共  催  株式会社三井住友銀行、さわやか信用金庫、城南信用金庫、芝信用金庫 

６ 主な内容 （１）株式会社学研ホールディングスによるニーズ発表 

           提案募集内容：「５年後の子供向け未来創造型の教育手法・ツールの募集」 

（２）上記ニーズに対する区内ベンチャー企業等によるプレゼン・個別商談 

（３）企業交流会（懇親会） 

（４）品川区の中小企業向け支援事業の紹介 ほか 

７ これまでの経過 （１）平成30年７月26日  ＡＩイノベーションフォーラム in 五反田バレー 

今後の予定  （２）平成30年10月 11日 ＳＨＩＮＡＧＡＷＡ オープンイノベーション 

マッチング in 五反田バレー 

    （３）平成31年１月31日（予定） 品川情報クラスターフェア（仮称） 

８ 予 算 額  ７,５００千円 

【内訳】 

   企画運営委託  7,500千円 

           （会場使用料等含む） 
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地域振興部商業・ものづくり課


